
证券代码：002008                                   证券简称：大族激光 

大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2024004 

投资者关系活

动类别 

 

√特定对象调研        √分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

√现场参观  

√其他 电话会议 

参与单位名称

及人员姓名 

华夏基金（6 月 4 日） 

资威集团（6 月 5 日） 

浙商证券（6 月 12 日） 

中金公司（6 月 13 日） 

国金证券策略会（6 月 14 日） 

贝莱德（6 月 18 日） 

长城基金（6 月 19 日） 

鹏华基金（6 月 19 日） 

大成基金（6 月 19 日） 

宽远资产（6 月 19 日） 

财通资管（6 月 20 日） 

易方达基金（6 月 20 日） 

海通证券策略会（6 月 20 日） 

麦格里资本（6 月 24 日） 

天风证券（6 月 26 日） 

广发基金（6 月 27 日） 

信达证券（6 月 27 日） 

时间 2024 年 6 月 4 日-2024 年 6 月 28 日 

地点 
深圳好日子皇冠假日酒店 

深圳福田香格里拉大酒店 



上海浦东香格里拉大酒店 

公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚 

证券事务代表王琳 

证券事务代表胡志毅 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、公司经营情况 

今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改

善。2024 年第一季度公司实现营业收入 26.56 亿元，同比增长 9.51%；

实现净利润 9.89 亿元，同比增长 594.31%。  

二、公司 PCB 业务情况 

随着消费电子终端库存逐步消化，加上新能源汽车电子技术升级

及 AI 服务器需求增加，公司 PCB 专用设备业务主体大族数控下游客

户的资本支出增长显著，带动其 2024 年第一季度业务重回增长，实

现营业收入 7.5 亿元，同比增长 149.08%；实现净利润 6360.12 万元，

同比增长 21.49%， 

三、公司海外布局发展情况 

当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，印度、越

南等地设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队

人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。 

四、通用工业激光加工设备市场复苏情况 

近年以来，通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设

备需求有所复苏。公司进一步调整市场策略，持续加大对中低端市场

的覆盖和拓展，整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张

家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，提升盈利能力。公

司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切

割工艺上取得突破，并在钢结构、船舶等重点行业实现突破，与行业

头部客户形成紧密合作。 



五、半导体业务发展情况 

2024 年 3 月 9 日，大族半导体向国内知名面板企业交付了首台

OLED 柔性大板激光切割设备，并在两个月内（2024 年 4 月 30 日）

提前实现了设备的投产，这标志着大族半导体在 OLED 面板行业激

光设备制造领域的又一次重大突破。大族半导体通过不断地优化设

计、整机调试及样品验证，突破了关键技术瓶颈，助力客户产线实现

量产，也使大族半导体成为国内屈指可数的可提供 EAC 段大板激光

切割（简称:FLC）量产型设备的企业之一。6 月 24 日，2023 年度国

家科学技术奖励大会在北京举行，大族半导体携手广东工业大学等合

作伙伴共同研发的“面向高性能芯片的高密度互连封装制造关键技术

及装备”荣获国家科技进步奖二等奖。未来，大族半导体将持续深耕

OLED 装备领域，加大对关键技术及创新工艺的研发力度，致力于提

升设备品质，为客户提供更优质的服务。 

六、公司回购进展情况 

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中

竞价方式回购公司股份 12,310,392 股，占公司目前总股本的 1.17%，

最高成交价格为 21.36 元/股，最低成交价格为 15.41 元/股，成交总金

额为 250,072,212.26 元（不含交易费用）。 

七、公司质押情况 

目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 79.91%。 

附件清单（如

有） 

 

日期 2024 年 6 月 28 日 

 


